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	远红外热传感器原理：任何物体内部的带电粒子都处于不断运动状态，当物体温度高于热力学温度0时（摄氏零下273度），它就会不断地向周围进行电磁辐射。物体的自发辐射，常温下主要是红外辐射，俗称红外线，它是人眼看不见的光线，具有强烈的热作用，故又称热辐射。热辐射特性主要由温度决定，故称为温度辐射，是光学温度传感的基础。而F0802-PLUS正式利用监测人体辐射出来的能量来判定目标物体的表面热平衡的温度。

